
예제 19 

배선 패턴의 효과에 대한 열 분석 

열 해석 

 

IC의 열 방사는 배선 패턴의 유무에 관계없이 기판상에서 분석되었습니다. 

배선 패턴이 있는 보드의 최대 온도는 배선 패턴이 없는 것보다 60도 낮습니다. 열이 배선 패턴을 

통해 방출되기 때문입니다. 

열 유속은 배선 패턴으로 보드에 열이 어떻게 사라지는지 보여줍니다. 

 

 

(그림1. 분석 모델) 

 

 

(그림 2. 결과) 


